%I RALJINTEK

Creating Passion

Precautions

1.Keep and store the product away from the
reach of children.

2.Check the component list and condition of the
product before installation. If there is any pro-
blem, contact the shop where you purchased
to get a replacement or refund.

3.RAIJINTEK Co., Ltd. is not responsible for any
damages due to external causes, including but
not limited to, improper use, problems with elec-
trical power, accident, neglect, alteration, repair,
improper installation, and improper testing.

4.CPU and motherboard are subject to damage
if the product in incorrectly installed.

VorsichtsmaBnahmen

1.Kindersicher aufbewahren.

2.Priifen Sie vor der Installation die Komponentenliste
und den Zustand des Produktes. Sollte es dabei
ein Problem gegen, wenden Sie sich an lhren
Héndler zwecks Austauschs bzw. Riickerstattung.

3.RAJINTEK Co., Ltd. haftet nicht fur Beschiadigungen
durch duRere Einfliisse, einschlieRlich aber nicht
beschrankt auf unsachgeméRen Gebrauch, Strom-
versorgungsprobleme, Unfall, Nachléssigkeit,
Modifikationen, Reparaturen, unsachgemaRe
Installation und unsachgemiRe Uberpriifung.

4.Bei unsachgemaRer Installation konnen CPU und
Motherboard beschadigt werden.

Précautions

1.Conservez et stockez le produit hors de portée
des enfants.

2.Vérifiez la liste des composants et I'état du produit
avant installation. En cas de probléme, contactez
le magasin ou vous l'avez acheté pour obtenir
un remplacement ou un remboursement.

3.RAIJINTEK Co., Ltd. n'est pas responsable des
dégats dus a des causes externes, y compris mais
non limité a, une mauvaise utilisation, des pro-
blémes d'alimentation électrique, un accident, une
négligence, une modification, une réparation, une
installation incorrecte ou un mauvais test.

4.Le CPU et le carte mére sont sujets a dégats si le
produit est mal installé.

Precauciones

1.Mantenga el producto almacenado fuera del
alcance de los nifios.

2.Revise la lista de componentes y la condicion
de los productos antes de la instalacion. Si hay
algun problema contacte la tienda donde fue
comprado para que le reemplacen el producto
o le devuelvan su dinero.

3.RAIJINTEK Co., Ltd. no es responsable por dafios
debido a causas externas, como, uso indebido,
problemas con la corriente eléctrica, accidentes,
negligencias, alteracion, reparacion, instalacion
indebida y testeo indebido.

4.El procesador y placa madre pueden sufrir dafio
si el producto es indebidamente instalado.

Precauzioni

1.Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

2.Controllare la completezza della dotazione e le
condizioni del prodotto prima dell' installazione.
Se dovessero esserci parti mancanti o danni
contattare immediatamente il rivenditore per
la sostituzione o il rimborso.

www.raijintek.com

3.RAIJINTEK Co. Ltd.non é responsabile di danni
dipendenti da cause esterne, inclusi uso impro-
prio, problemi con la corrente elettrica, cadute
accidentali, negligenza, alterazione, tentativi
di riparazione o errata installazione/testing.

4.Le CPU e le schede madri possono essere soggette
a danneggiamento in caso di errata installazione.
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Mepbl NpeAoCTOPOXKHOCTH

1.XpaHuTe U3fenue B HeLOCTYNHOM ANA AeTeil MecTe.

2.MepeA yCTaHOBKOI NPOBEpbTE CMMCOK KOMMOHEHTOB
1 cocTosHue usnenuna. NMpu Hanuuum npobnem,
obpaTuTech B MarasuH, rae Bbl npuobpenu
u3aenme, ANA 3aMEHbl UM NONYYeHNA BO3MEULEHUS.

3.Komnanus RAIJINTEK Co., Ltd. He HeceT oTBeT-
CTBEHHOCTY 32 yuiep6 U yBbiTKY, Bbi3BaHHbIE
BHEWHVMY MPUYMHAMY, BKKOYAA aBApUM, NPOBAeMbI
C INeKTPUYECTBOM, HebpexHoe UK HenpasunbHoe
MCMoNb30BaHMe, MOAMMUKALAN U3AENNA, CAMOC—
TOATe/IbHbIA PEMOHT, HempasubHas YCTaHOBKA
WM HenpaBunbHOE TeCTUPOBaHME U3eNUs.

4.HenpasunbHas yCTaHOBKa M3A@NMA MOXET NpuBeCT
K nospexaeHuio LIMY n maTepuHCKon naatel.

Onlemler

1.0rini cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzakta
saklayin.

2.Montajdan 6nce parca listesini ve Griniin duru-
munu kontrol edin. Herhangi bir sorun varsa,
yenisi almak veya para iadesi igin driinii satin
aldiginiz magaza ile temas kurun.C

3.RAIINTEK Co., Ltd. hatali kullanim, elektrik sebe-
kesi ile yasanan sorunlar, kaza, ihmal, tadilat,
onarim, hatali kurulum ve uygun olmayan test
dahil ancak bunlarla sinirlh olmamak kaydiyla
hicbir hasardan sorumlu degildir.

4.Urtin hatal sekilde kurulduysa islemci ve ana
kart hasar gorebilir.

= Heat-sink X 1

= Heat-Sink X 1

= Radiateur X 1

= Disipador de calo X 1
= Dissipatore X 1
=E—h2U X1

= BUAEEACEE X1

= PaguaTop X 1

= Radyator X 1

e

= Back Plate X 1

= Back Plate X 1

= Back Plate X 1

= Placa trasera X 1

= Back Plate X 1

= N\vITL—k X1
=ER X1

= 3aaHas naHens X 1
= Arka Plaka X 1

= Intel mounting-clip X 2

= Intel Installations-Clip X 2

= Barre de fixation Intel X 2

= INTEL clip de montaje X 2

= Clip di montaggio - Intel X 2

= Intel ROV TAVT 7 ) T X 2

= Intel {18 X 2

= MoHTaxHble knuncsl INTEL X 2
= INTEL baglanti klipsi X 2

= Anti-vibration rubber X 5
= Anti-Vibrations Slicks X 5 /’
= Fixations anti vibration X 5
= Goma anti-vibraciones X 5

= Viti anti vibrazione X 5 9,
= BARILX S 7
- AEERA XS

= AHTMBM6paLMOHHAs BCcTaBka X 5
= Titresim kesici lastik X 5
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= M3 screw X 2
= M3 Schrauben X 2

= LGA 2011 screw X 4

= Vis M3 X 2 = Vis LGA 2011 X 4

= Tornillo M3 X 2 = LGA 2011 Tornillo X 4
= Viti M3 X 2 = Viti LGA 2011 X 4

s M3RI X2 = LGA 2011 %¥ X 4

= M3 824k X 2 = LGA 2011 8%k X 4
= M3 BUHT X 2 = LGA 2011 BuHT X 4

= M3vida X 2 = LGA 2011 vida X 4

= Plastic nut X 4

= Plastikabstandshalter X 4

= Ecrou en plastique X 4

= Tuerca de pléstico X 4

= Dadi in plastica X 4

= TSRFYIFYE X4

= BRBIRE X 4

= MnnacTmaccosas ranka X 4
= Plastik somu X 4

= LGA 2011 Schrauben X 4 @

=Fan X1

= Lifter X 1

= Ventilateur X 1
= Ventilador X 1
= Ventola X 1
=777 X1

= EE X1

= Bentunatop X 1
= Fan X 1

= Crossbar X 1

= Quersteg X 1

= Barre transversale X 1
= barra transversal X 1

= Barra Trasversale X 1

= JAOZN—=X1

= BiR X1

= MepeknaaunHa X 1

= Kopra X 1

= AMD mounting- clip X 2

= AMD Installations-Clip X 2
= Barre de fixation AMD X 2
= AMD clip de montaje X 2

= Clip di montaggio - AMD X 2
= AMD XUV T4V 77T X 2
= AMDHIE X 2
= MoHTaxHsble kauncsl AMD X 2
= AMD baglanti klipsi X 2

= Knurled threaded screws X 4
= Gewindeschrauben X 4

= Vis moletées X 4

= Tornillos roscados estriados X 4
= Controdadi zigrinati X 4
= RIVE X 4

- RIRH X 4

= BUHT ¢ pe3bboii X 4

= Disli civata X 4

= Metal nutX 4

= Metallmutter X 4

= Ecrou en métalX 4
= Tuerca del metal X 4
= Dadi in metallo X 4
= ABIVFvh X 4

- HEIRE X 4

= Metal somun X 4

= Thermal grease X 1

= Warmeleitpaste X 1

= Pate thermique X 1

= Pasta térmica X 1

= Pasta Termoconduttiva X 1
=BEIURX

s EHEX]

= Tepmo-nacta X 1

= Termal macun X 1

= MeTannuueckas ranka X 4

LGA 1366
LGA 1155/1156/1150
LGA 775

Before installation, check the hole position
of M/B; Intel LGA775, LGA1155/1156/1150
or LGA 1366; AMD AM2, AM2+ or AM3.

Priifen Sie den zu installierenden Sockel
des M/B; Intel LGA775, LGAT1155/1156/
1150 oder LGA 1366; AMD AM2, AM2+
oder AM3 vor der Installation.

Vérifiez, avant I'installation, la position
des trous correspondant a votre socket;
Intel LGA775, LGA1155/1156/1150 ou
LGA 1366; AMD AM2, AM2+ or AM3.

Antes de la instalacién, compruebe la
posicion del agujero de la placa base;
Intel LGA775, LGA1155/1156/1150 o
LGA 1366; AMD AM2, AM2+ o AM3.

Prima dell’ installazione, verificare la
tipologia di socket adottato dalla vostra
Scheda Madre
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lMepen, ycTaHOBKOV NPOBEPbTE COOTBETCTBUE
OTBEPCTUI MaTepuHCKoW nnathl; Intel LGA
775, LGA1155/1156/1150 unu LGA 1366;
AMD AM2, AM2+ unu AM3.

Kurulumdan 6nce anakarttaki deliklerin
konumlarini kontrol edin; Intel LGA775,
LGA1155/1156/1150 ya da LGA 1366;
AMD AM2, AM2+ ya da AM3.

Aim the holes of back plate to the holes
of MB, then let Knurled threaded screws
through back plate and MB

Passen Sie die Lochfihrungen der Back-
plate mit denen des MB‘s an, schieben
Sie dann die Gewindeschrauben (Nr. 8)
durch die Backplate und das MB.

Alignez les trous de la backplate avec ceux
du socket, puis insérez les vis moletées
a travers la backplate et la carte mere.

Alinee los orificios de la placa posterior
con los orificios de la placa base, inserte
los tornillos roscados estriados través de
la placa trasera y MB.

Allineare i fori del backplate relativi al vostro
socket, e posizionate le quattro viti zigrinate,
attraverso motherboard e backplate. Nota:
Potrebbe essere necessario rimuovere i sis-
tema di ritenzione originale sui sistemi AMD.
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ConocTaBbTe OTBEPCTUA 3a4Hel NaHenu c
OTBEPCTUAMW MATEPUHCKOW NnaTbl U BCTaBbTe
pe3bb0Bble BUHTbLI Yepes 3aHI0 NaHenb
W MaTepUHCKyio nnaTy.

Arka plakada yer alan delikleri, anakarttaki
deliklere gore hizalayin, ardindan disli
civatalari arka plakadan gegirip anakartin
on ylziinden ¢ikarin

Use plastic nuts to fasten back plate and
MB

Verwenden Sie die Plastikmuttern um
die Backplate und das MB zu fixieren.

Utilisez les écrous en plastique pour
fixer la backplate a la carte mere.

Utilice tuercas de plastico para sujetar la
placa trasera y la placa base

Utilizzare | controdadi in plastic per
ancorare il backplate alla scheda madre.
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V|CI'IOJ1I:3yVITe NAacTUKOBbIE FanKu Ansa
KpenneHua 3aiHeV MaHenm K MaTepMHCKOVI
nnare.

Plastik somunlari kullanarak arka plakayi
siki bicimde anakarta sabitleyin

AMD

Then, aim the holes of mounting-clip to
the Knurled threaded screws, then slip
over the clips to the screw, and use metal
nuts to fasten.

Setzen Sie dann die Clips auf die Sch-
raubfiihrungen und verschrauben / fixi-
eren Sie diese mit den Metallmuttern.

Alignez les trous des barres de fixation
avec les vis moletées, puis insérez les
plaques sur les vis, et utilisez les écrous
métalliques pour fixer I’ensemble.

Luego, alinee los orificios del clip de
montaje para los tornillos roscados
estriados, luego deslizar sobre los clips
para el tornillo, y utilizar tuercas de
metal para sujetar.

Quindi, posizionare le clip di montaggio
come indicato in foto, e fissare le stesse
con in controdadi zigrinati, aiutandovi
con un cacciavite.
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3aTeM, NOCTaBbTe MOHTAXHbIe KJAUMChI HA
pe3b60|3b|e BUHTbLI U 3aKpenuTe KJINNChl Ha
BMHTAX C MOMOLLBI MeTa/INTINYECKUX raek.

Montaj klibindeki delikleri disli civatalar
Ustine denk getirin ve yerine oturtun.
Sonrasinda metal civatalari kullanarak
sabitleyin.




Fasten LGA 2011 screws tightly onto MB.

Befestigen Sie die LGA 2011 Schrauben
gut auf dem MB.

Installez fermement les vis LGA 2011 sur
la carte mére.

Apriete los LGA 2011 tornillos firmemente
en el MB.

Fissare solidamente le LGA 2011 viti
rigate sull MB.

AAVR—RICLGA 2011 ZEE L&D T
<IEEL,

SeiGLGA 201 1IRFSH BT EMRLE -

3akpenute LGA 2011 BUHTHI MAOTHO K
MaTepPUHCKOW MaaThl.

LGA 2011 vidalar siki bicimde anakarta
sabitleyin.

Aim the holes of Intel mounting-clip to
the LGA 2011 screws, and slip over the
clips to the screw. Then, fasten the metal
nuts onto LGA 2011 screws.

Richten Sie die Lochfihrungen der Intel
Mounting Clips auf die LGA 2011 Schrauben
aus, und setzen Sie diese auf (Siehe Bild).
Setzen und ziehen Sie dann Metall-
muttern auf und ziehen Sie diese fest.

Alignez les trous des barres de fixation
Intel avec les vis installées sur le socket,
puis glissez les barres sur les vis. Enfin,
serrez les écrous en metal sur les vis
LGA 2011 pour fixer I’ensemble.

Apunte los orificios de montaje del Intel-
Chip con los LGA 2011 tornillos, deslizar
los clips en los LGA 2011 tornillos. Apretar
las tuercas metalicas en los LGA 2011
tornillos.

Allineare le forature della lastra di
montaggio con le LGA 2011 viti rigate,
fissare il tutto con le madrevite.

ROVTAVTI) v THLGA2011 2 (L&
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YCTaHOBMTE MOHTaXHble Kauncel Intel Ha
LGA 2011 BuWHTHI, 3aTeM 3akpenuTe C
NOMOLLbIO METAIINYECKUX TaekK.

Intel baglanti klipslerindeki delikleri LGA
2011 vidalar tizerine denk getirin ve klip-
lerin uygun bicimde oturmasini saglayin.
Ardindan metal somunlari LGA 2011
vidalar tstiine yerlestirip sikin.

Please clean the surface of CPU before
applying the thermal grease, then apply
thermal grease evenly on CPU.

Reinigen Sie die Oberfliche der CPU
bevor Sie die Warmeleitpaste auftragen.
Tragen Sie dann diese gleichméaRig auf
die CPU auf.

Nettoyez la surface du processeur, puis
étalez la pate thermique de maniere
homogéne

Por favor, limpie la superficie de la CPU
antes de aplicar la pasta térmica, a
continuacion, aplique la pasta térmica de
manera uniforme en la CPU.

Quindi , pulire con cura la superfice della
CPU, prima di applicare la pasta termica
per un ottimale scambio termico.

CPUDKEZ Rl L CHEY ) A%Z CPUIC
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MoxanyiicTa, 04UCTUTE MOBEPXHOCTU MPOLLECcopa
nepej HaHeCeHWeM TepMomnacTbl, a 3aTem
HaHecWTe TepMonacTy pPaBHOMEPHO Ha
npoueccop.

Termal macun uygulamadan énce islemci
ylizeyini temizleyin. Ardindan esit bicimde
islemci ylizeyine termal macun sirin.

Before installing the Heat-sink on the
CPU, please tear the protective film off.

Ziehen Sie den Schutzfilm vorsichtig
vom Heatsink ab, bevor Sie diesen auf
die CPU aufsetzen.

Avant d’installer le radiateur sur le
processeur, pensez a enlever le film de
protection.

Antes de instalar el disipador de calor
sobre la CPU, por favor rasgar la pelicula
protectora.

Prima di applicare il dissipatore, sara
necessario rimuovere il film protettivo
dall’ area che andra a contatto con la
CPUA
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Mepen ycTaHOBKOW pagvatopa Ha npoLeccop,
CHUMWTE, NOXaNYNCTa, 3aLNUTHYIO MIEHKY.

Radyatorii islemci lizerine yerlestirmeden
once alt yizdeki koruyucu naylon kapla-
mayi cikarin.
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Cross the crossbar thru above the Heat-
sink base, and aim the raise points of
crossbar to holes of Heat-sink base.

Legen Sie den Quersteg mittig tiber die
Heatsinkbase (siehe Foto unten). Achten
Sie auf dabei auf die Lochfiihrungen des
Querstegs und den Lochfiihrungen des
Heatsinks, diese sollten einrasten.

Positionnez la barre transversal sur la base
du radiateur en faisant correspondre les
reliefs présents sur les deux surfaces.

Cruce el travesafo a través encima de la
base del disipador de calor, y alinee los
puntos planteo de travesafio a los agujeros
de la base del disipador de calor.

Posizionare la barra trasversale attr-
averso il dissipatore, allineando i fori di
quest’ultima a quelli presenti sul diss-
ipatore
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YcTtaHoBUTE nepeknagauHy Hag 6asoi
paauaTtopa, Tak, 4Tobbl BbiCTynawuue
3/1eMeHTbl Monasan B oTBepCTMs Ha base
paaunartopa.

Kopriu plakayr radyatér tabanindaki bo-
sluktan gecirin ve radyator tabanindaki
cikintilara denk getirin.

Aim the holes of crossbar to the pillar
holes of mounting-clip, then use screw
driver © and M3 screws to fasten cross
bar and mounting-clips

Setzen Sie den Kiihlkorper auf die CPU
und verschrauben Sie den Quersteg mit
den Mounting Clips, nutzen Sie dafiir einen
Kreuzschrauber und die M3 Schrauben
(siehe Bild).

Alignez les trous de la barre latérale avec
ceux des barres de fixation préalablement
insérées, et utilisez les vis M3 (tournevis +)
pour fixer 'ensemble.

Alinee los orificios del travesafio a los
agujeros de los pilares de clip de fijacion,
utilice un destornillador @ y los tornillos
M3 para fijar la barra transversal y clips
de montaje.

Quindi, posizionare il dissipatore sulla CPU,
allineando | fori della barra trasversale alle
opportune filettature presenti sulle clip di
montaggio, ed utilizzando un cacciavite a
croce, fissare il dissipatore con le viti M3.
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YcTaHOBUTE pagmnaTop Tak, YTobbl 0TBEPCTUSA
nepeknagmnHbl CoBrnasa C OTBEPCTUAMU Ha
CTONBMKAX MOHTAXHbIX K/IMMCOB, 3aTEM C
noMoLLbo 0TBepTKMED 1 BUHTOB M3 3akpenuTe
nepeknaguHy ¥ MOHTAXHbIE KAUMChI

Kopri plakasi ucundaki delikleri montaj
kliplerindeki baglanti noktalarina goére
hizalayin ve yildiz tornavida kullanarak
M3 vidalari yerlestirin ve sikin.

Securely fix the anti-vibration rubbers
onto the fan. (Handle of rubber to direc-
tion outer)

Ziehen Sie die Anti-Vibrations Slicks
gerade mit dem Befestigungsteil nach
hinten durch die Lochfihrungen des
Lufters (Siehe Foto unten).

Installez les fixations anti vibration sur
les ventilateurs (poignée vers I'extérieur)

Sujete firmemente las gomas anti-
vibracion en el ventilador. (el mango de
goma para la direccién externa)

Quindi, utilizzare le viti anti vibrazione
installandole sulla ventola come indicato
in figura, in modo che la testa delle viti, sia
rivolta verso la direzione in cui la ventola
genera il flusso aerodinamico.

Bt L& 7 7/ lc & LIAA TLIZEWL (N
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HapexHo 3akpenuTe aHTI/IBVI6paLlVIOHHbIe
BCTABKW B BEHTUNIATOPE.

Titresim kesici lastikleri saglam bicimde
fana yerlestirin. (Lastik ucundaki ¢ikinti
disari bakacak)

Insert anti-vibration rubbers into Heatsink
(insert through form top of fins). Then,
insert anti-vibration rubbers into Heat-sink
(insert through from bottom of fins).

Setzen und ziehen Sie die Anti-Vibrations
Slicks in den Heatsink (ziehen Sie diese
durch die vorbereitete Form der oben
liegenden Fins).

Insérez les fixations anti vibration dans
le radiateur (partie haute). Puis faites de
méme pour le bas du radiateur.

Sujete firmemente las gomas anti-vibracién
en el ventilador. (Mango de goma para la
direccion externa). Luego, inserte las gomas
antivibracion en el disipador de calor (inserte
a través de la parte inferior de las aletas).

Infine, inserire le viti antivibrazione nelle
opportune sedi sul corpo lamellare del
dissipatore.

77> D EFH DR L& T4 RDIRUTHED
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HEBLHGHERAIREZERLETBE
HEB THBERAIRBERLELBA

BcTaBbTe aHTMBMOPALLMOHHbIE BCTaBKU B
paanaTop cHayana CBepxy, a 3aTem CHU3y.

Titresim kesici lastiklerin uclarini radyatordeki
yuvalara yerlestirin (uclardaki oyuklardan
iceri sokun). Alt kisimda da benzer bigimde
titresim kesici lastiklerin uclarini yuvalara
sokun (radyator altindaki deliklere sokun).




